CPU-Kiihler ETD-T60-Serie 693 ENERMAX

POWER. INNOVATION. DESIGN.

ETD-T60-VD
ETD-T60-TB

Produkteigenschaften @EN(EEWE? }

Down Flow
Flacher und kompakter Kihler mit 12-cm-PWM-Lifter und sechs 6-mm-Heatpipes fur leistungsstarke
Kdhlung von CPU und benachbarten Komponenten wie MOSFET und Northbridge.

Extrem niedriger Warmewiderstand: nur 0,12°C/W

Intelligente Innovationen wie VGF oder VEF zur Optimierung der Luftstromfihrung. Versetzte Heatpipe-
Anordnung und feste Verlétung der Heatpipes mit den Lamellen und mit der CPU-KUhler-Basis fur eine
effiziente Warmeabfihrung.

Vortex Generator Flow (VGF)
Kleine Vortex-Generatoren auf den Lamellen sorgen dafur, dass der Luftstrom eng an den Heatpipes entlang
gefuhrt wird und deutlich mehr kthle Luft die Riickseite der Heatpipes erreicht.

Vacuum Effect Flow (VEF)
Durch den Druckunterschied zwischen Kiihlkérper und Umgebung wird tber die seitlichen Offnungen
zusatzliche Frischluft eingesogen.

Crossed Heatpipes
Versetzte Anordnung der Heatpipes fur optimale Warmeverteilung: Vier Heatpipes fihren von der einen
Seite, zwei Heatpipes von der anderen Seite in den Kuhlkérper.

Universelle und einfache Montage
Benutzerfreundliches Befestigungssystem fur alle Intel- und AMD-Sockel: Intel® 775/1155/1156/1366 und
AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1.

Auto-Adjustable-Pressure (AAP) Design
Patentierter Mechanismus zur automatischen Anpassung des Anpressdrucks (18-28 kgf) zwischen CPU und
Kahler.

Twister-Lager
Laufruhiger und dauerhaft leiser 12-cm-LUfter mit patentierter Twister Lager Technologie (bis zu 100.000
Stunden MTBF).

Strahlende Farben*
Intensive und glanzende Farben durch patentierten LED-Ring. Enermax LED-LUfter leuchten um ein
Vielfaches starker als gewohnliche LED-LUfter. * nur ETD-T60-vD

Spektakulare zweifarbige (blau/rot) Light-Show*

Fihrende LED-Technologie flir unvergleichliche Effekte durch patentierten LED-Ring mit bis zu 36 Dioden
(18x Blau, 18x Rot). Zwei Farben (Blau und Rot) und 11 LED-Modi zur Auswahl. Schalter zur Steuerung der
LED-Effekte. * nur ETD-T60-vD

Klick-Mechanismus
Lafter mit abnehmbaren Liufterblattern zur Reinigung von Schmutz und Staub.



Produkteigenschaften

Veredeltes Design

Vernickelter Kuhlkoérper gegen Korrosion, fir bestandig hohe Kihlleistung und fir ein glanzendes
Erscheinungsbild.

Wirkungsvolle Vibrationsdampfung

Selbstklebende Antivibrationsgummis im Lieferumfang verhindern Schwingungen des installierten Lufters.

Leistungsfahige Warmeleitpaste

Tube mit Dow-Corning®-Warmeleitpaste (TC-5121) fiir optimale WarmeUbertragung zwischen CPU und
Kihlkorper.
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Versetzte Anordnung der sechs 6-mm-Heatpipes
fur optimale Warmeverteilung




Twister Lager Technologie
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Q Nur ein Beriihrungspunkt
Fr eine gerduscharme Kahlung
Lauf
@ Selbstfettende Nano-Lagerhiilse
Schutz vor Abnutzung fir eine lange
Lebensdauer

Technische Details

@ Rotor mit integriertem Magneten
Fr einen reibungslosen und ruhigen

Patentierte
Twister Lager Technologie

Dauerhaft niedriger Gerduschpegel

Lange Lebensdauer: MTBF 100.000
Stunden

o
2]
©
4]

Magnetisierte Metallkugel
Selbstfettendes Nano-Lager
Spulen

Magnetband im Rotor

Modelle ETD-T60-TB

| ETD-T60-VD

Unterstiitzte CPU-Sockel

Abmessungen (mm)
Abmessungen Kiihlkérper (mm)

Zahl / Durchmesser
Heatpipes

Warmewiderstand (°C/W)
Gewicht (ohne Liifter)

Intel® LGA 775/1155/1156/1366
AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1

L 151 xB 137 xH 112
L151xB 125xH 85

| L 151 xB 131 xH 115

6 X6 mm

0,12
540 g

Lifteranschluss
Metallklammer

Liifterbefestigung

Material Kupfer-Heatpipes, Aluminiumlamellen
Kuhlkorper-Vernickelung ja ja
Warmeleitpaste Dow Corning® TC-5121

Lifter

Liifterabmessungen (mm) 120 x 120 x 25

Lagertechnologie Twister Lager Technologie (patentiert)
Liifterdrehzahl (1/min.) 800 - 1.800

Volumenstrom (m3/h) 63,83 — 147,30 56,51 - 129,09
Volumenstrom (CFM) 37,57 -86,70 33,26 - 75,98
Statischer Druck (mm-H,0) 0,72 - 2,41 0,97 - 2,28
Gerauschpegel (dB(A)) 10-21 16-26
Nennspannung (V) 12

MTBF 100.000 Stunden
Liifterbeleuchtung nein Patentierter LED-Ring aus 18 blauen und

18 roten Dioden / 11 Lichteffekte
4-Pin PWM

| Lufterrahmen




Abmessungen (in mm)
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SYURIENE
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Lieferumfang

Gepriifte Qualitat
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1x CPU-Kihler

1x Lufter

1x Lafter-Rahmen (nur ETD-T60-VD)
2x Lufter-Halterungen (nur ETD-T60-TB)
2x Montagehalterungen fur Intel CPU
2x Montagehalterungen fur AMD CPU
4x Randelschrauben

4x Abstandsschrauben

2x Schrauben fir Montagehalterung
1x Tube mit Warmeleitpaste

4x Unterlegscheiben

1x Backplate

4x Muttern fur Backplate

1x Schraubadapter far Muttern

4x Antivibrationsgummis

1x Benutzerhandbuch
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